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Disclaimer: 
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้
ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง 

ภาพรวมอตุสาหกรรม 

• Copper Clad Laminate (CCL) คือ วสัดุพื้นฐานส าคญัในการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: 
PCB) ซ่ึงประกอบด้วยแกนกลาง (core) ท่ีท าจากไฟเบอร์กลาสชุบเรซินซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้า 
และเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบางบนผิวด้านหน่ึงหรือทัง้สองด้าน โครงสร้างดงักล่าวเอื้อต่อการน าไปผ่าน 
กระบวนการทางเคม ีเช่น การพมิพ์ลาย การกดัทองแดง การชุบเคลอืบ เพื่อสร้างลวดลายวงจรไฟฟ้าตามแบบ 
ที่ออกแบบไว้ ทัง้นี้ CCL จึงท าหน้าที่เป็นทัง้โครงสร้างรองรบัทางกลและวสัดุน าไฟฟ้าในจุดที่ต้องการ โดยมี
คุณสมบตัิทางไฟฟ้าที่เสถียร ทนความรอ้น จงึเหมาะสมกบัการใชง้านในอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์หลากหลาย
ประเภท ทัง้สมาร์ทโฟน คอมพวิเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ 5G ไปจนถึงระบบควบคุมในอุตสาหกรรมขัน้สูง  
ท าให ้CCL เป็นวสัดุตน้น ้าทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสย์ุคใหม่ 

• Prepreg คือวัสดุไฟเบอร์กลาสท่ีผ่านการชุบด้วยเรซินในสถานะก่ึงแข็งตัว (เรียกว่า B-stage) ซ่ึงยัง 
ไม่แขง็ตวัสมบูรณ์ ท าให้สามารถหลอมและเช่ือมประสานกบัชัน้วสัดุอ่ืนได้เมื่อผ่านกระบวนการกดด้วย
ความร้อนและแรงดนั โดย Prepreg ท าหน้าท่ีเป็นทัง้วสัดยุึดประสาน (adhesive) และฉนวนไฟฟ้า (dielectric 
layer) ระหว่างชัน้ทองแดงและแผ่น core ในการผลิตแผงวงจรพิมพห์ลายชัน้ (multilayer PCB) โครงสรา้งของ 
Prepreg มคีวามส าคญัต่อคุณสมบตัทิางไฟฟ้า ความหนา ความแขง็แรง และเสถยีรภาพของวงจรไฟฟ้า โดยสามารถ
ควบคุมค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) และค่าการสูญเสยีสญัญาณ (loss tangent) ให้เหมาะสมกับการ 
ใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์ AI, อุปกรณ์ 5G และยานยนต์ไฟฟ้า ดงันัน้ Prepreg  
จงึเป็นวสัดุเชงิวศิวกรรมทีม่บีทบาทส าคญัในอุตสาหกรรม PCB สมยัใหม่ โดยเฉพาะในยุคทีต่้องการวงจรทีบ่าง เบา 
ซบัซอ้น และมคีวามเสถยีรสงู 

• ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม CCL/Prepreg แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1) ผู้ผลิตวตัถดิุบต้นน ้า (raw 
material suppliers) ซึ่งจดัหาทองแดงฟอยล์ ไฟเบอร์กลาส และเรซิน ที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการผลติ CCL 
และ Prepreg โดยวตัถุดิบเหล่านี้มกัต้องการคุณสมบตัิพิเศษ เช่น ความบริสุทธิส์ูง ความบางสม ่าเสมอ ค่าคงที่      
ไดอเิลก็ทรกิทีแ่ม่นย า และอตัราการสูญเสยีสญัญาณต ่า ซึ่งวตัถุดบิคุณภาพสูงส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศผูน้ าดา้น
เทคโนโลย ีเช่น ญีปุ่่ น จนี และไตห้วนั ท าใหป้ระเทศทีไ่ม่มฐีานผลติตน้น ้าตอ้งเผชญิความเสีย่งจากตน้ทุนผนัผวนและ
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ 2) ผู้ผลิตแผ่นลามิเนต CCL และ Prepreg ซ่ึงเป็นการผลิตขัน้กลางน ้า 
ท าหน้าท่ีน าวตัถดิุบมาผ่านกระบวนการชุบเรซิน เคลือบทองแดง และกดลามิเนต เพื่อสร้างแผ่น CCL ที่มี
คุณสมบตัิทัง้ทางกลและทางไฟฟ้าเหมาะสมกบัการใชง้านในแผงวงจรพมิพ์ โดยทัว่ไปแล้วผู้ผลติ CCL มกัจะผลติ 
Prepreg ควบคู่ไปด้วยในสายการผลิตเดียวกัน เนื่องจากทัง้สองผลิตภณัฑ์ใช้วตัถุดิบพื้นฐานและเทคโนโลยกีาร 
แปรรูปทีใ่กล้เคยีงกนั ส่งผลใหก้ารผลติควบคู่กนัช่วยลดต้นทุน เพิม่ความยดืหยุ่นในการตอบสนองค าสัง่ของลูกค้า 
และช่วยใหค้วบคุมคุณภาพวสัดุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ปัจจุบนัผูผ้ลติรายใหญ่ของโลก เช่น Kingboard, Shengyi, EMC 
และ Nan Ya Plastics ต่างมีสายการผลิต CCL และ Prepreg ครบวงจร 3) กลุ่มผู้ใช้ปลายน ้า (Downstream 
Users) ได้แก่ โรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ ์(PCB Fabricators) ซึง่น า CCL/Prepreg ไปผลติเป็น PCB ทีม่ลีวดลาย
วงจรตามแบบ และจดัจ าหน่ายต่อใหก้บัอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ เช่น โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ 
5G และยานยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ 
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รปูท่ี 1 Value Chain ของอุตสาหกรรม CCL/Prepreg  รปูท่ี 2 โครงสร้างของ Multi-Layer CCL 

 

 

 

ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

• ในช่วงปี 2564-2567 มูลค่าตลาดของ CCL ทัว่โลกขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาดว่ามีมูลค่าตลาดประมาณ 16.5 พนัล้านดอลลารส์หรฐัในปี 2567 และคาดว่าจะเพ่ิม
เป็น 19.2 พนัล้านดอลลารส์หรฐัในปี 2569 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ราว 6.2% ต่อปีในช่วงปี 
2566-2569 โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย ี5G, Edge AI, อุปกรณ์ IoT และ 
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมคีวามต้องการใช้แผงวงจรความหนาแน่นสูง (HDI และ SLP) ส่งผลให้ความต้องการใช้ 
CCL เกรดพเิศษ เช่น high-frequency, low-loss, halogen-free และ ultra-thin copper foil เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญั 
โดยเฉพาะในตลาดเซริ์ฟเวอร์ AI, radar-based ADAS (Advanced Driver Assistance System) และโมดูลความถีส่งู
ใน EV ซึ่งต้องการคุณสมบตัิของวสัดุที่แม่นย าสูงทัง้ในด้านค่าคงที่ไดอิเล็กทรกิและอตัราการสูญเสียพลงังานต ่า 
(Dissipation Factor) 

• ในด้านโครงสร้างการแข่งขนัตลาด CCL ของโลกมีลกัษณะก่ึงผกูขาด โดยผู้ผลิตชัน้น าส่วนใหญ่กระจุกตวั
อยู่ในเอเชียแปซิฟิก และมีความสามารถในการผลิตตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่วตัถุดิบต้นน ้า เช่น  
ทองแดงฟอยล ์ไฟเบอรก์ลาส เรซิน ตลอดจนสายการผลิตลามิเนตคุณภาพสูง โดยมผีูเ้ล่น 5 รายหลกั ไดแ้ก่ 
Kingboard Holdings (ฮ่องกง), Shengyi Technology (จนี), Nan Ya Plastics และ ITEQ Corporation (ไตห้วนั) และ 
Doosan Corporation (เกาหลีใต้) ซึ่งรวมกันครองส่วนแบ่งรายได้รวมกว่า 60% ของมูลค่าตลาดโลก โดยผู้ผลิต
เหล่านี้ไดข้ยายก าลงัการผลติในภูมภิาคอาเซยีน เช่น เวยีดนามและไทย อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา เพื่อลด
ความเสีย่งจากตน้ทุนแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ ตลอดจนเพื่อลดแรงกดดนัจากมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มและภาษีน าเขา้สนิคา้
ของสหรฐัฯ 

• หากพิจารณาด้านการกระจายตลาดเชิงภมิูภาคพบว่า เอเชียแปซิฟิกยงัคงครองส่วนแบ่งสูงสุดด้วยสดัส่วน
ตลาดราว 45% ของตลาดโลก ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ 25% และยุโรป 23% ตามล าดบั โดยจีนเป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภค CCL รายใหญ่ท่ีสุดของโลกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของปริมาณการใช้ CCL ทัง้หมด 
ขณะทีไ่ต้หวนัและเกาหลใีต้เน้นทีก่ารผลติวสัดุเกรดพรเีมยีมส าหรบัเซริ์ฟเวอร์ความเรว็สูงและโมดูลในอุตสาหกรรม
ยานยนต์อจัฉรยิะ ทัง้นี้ มแีนวโน้มทีน่่าสงัเกตคอืการทีป่ระเทศในอาเซยีน เช่น ไทย เวยีดนาม และมาเลเซยี เริม่มี
บทบาทเพิ่มขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในฐานะฐานการผลิต PCB และ Final Assembly 
ส าหรบัอุปกรณ์สื่อสารและ EV ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการ CCL และ Prepreg ภายในภูมิภาคขยายตัวต่อเนื่อง 
ในระยะกลางถงึยาว 
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รปูท่ี 3 มูลค่าตลาด CCL ของโลก  รปูท่ี 4 ส่วนแบ่งตลาด CCL จำแนกรายภูมิภาค, 2566 

 

 

 

ทีม่า : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

• ในประเทศไทยผู้ประกอบการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม Copper Clad Laminate (CCL) ยงัมีจ านวนไม่มากนัก 
โดยผู้เล่นหลกัท่ีมีบทบาทชดัเจนท่ีสุดคือ บริษัท ไทยลามิเน็ตแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (TLM) ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยของ KCE Electronics Plc. หน่ึงในผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) รายใหญ่ของไทยและเอเชีย ซึ่งการที่ 
KCE ลงทุนในสายการผลติ CCL ภายในประเทศผ่าน TLM ถอืเป็นรปูแบบของการผสานแนวดิง่ (vertical integration) 
ทีม่เีป้าหมายเพื่อควบคุมตน้ทุน คงความสม ่าเสมอของคุณภาพวตัถุดบิ และลดการพึง่พาการน าเขา้จากผูผ้ลติ CCL 
ต่างประเทศ อย่างไรกต็าม ภาพรวมของอุตสาหกรรม CCL ภายในประเทศยงัมีข้อจ ากดัเชิงโครงสร้างทัง้ในด้าน
เทคโนโลยีการผลิต และวตัถดิุบต้นน ้าท่ีต้องน าเข้าเกือบทัง้หมด รวมถงึขนาดตลาดภายในประเทศทีย่งัจ ากดั
เน่ืองจากผูผ้ลติ PCB ส่วนใหญ่ในไทยเป็นผูร้บัจา้งผลติ (OEM) จงึต้องน าเขา้วตัถุดบิ CCL จากโรงงานตามสเปกใน
ค าสัง่ซื้อทีลู่กคา้ก าหนด ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัส าคญัทีท่ าใหผู้ผ้ลติ CCL ภายในประเทศไม่สามารถขยายก าลงัการผลติได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

• อย่างไรกด็ ีในช่วงปี 2566-2567 แนวโน้มการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติ PCB ชัน้น า โดยเฉพาะจากไต้หวนัมายงั
ไทยเริม่มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ สะทอ้นจากการยื่นขอรบัส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI ของกลุ่มบรษิทัไตห้วนั อาท ิITEQ 
Corporation, Taiwan Union Technology Corporation และ Gold Circuit Electronics ที่มีมูลค่ารวมกว่า 30,000  
ล้านบาท ส่งผลให้ไทยมีโอกาสพฒันาอตุสาหกรรมต้นน ้าของ PCB โดยเฉพาะในสายการผลิต CCL/Prepreg 
เพื่อสนับสนุนการผลิตขัน้ปลายน ้าท่ีมีแนวโน้มขยายตวัมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึง่พาการน าเขา้วตัถุดบิจาก
ต่างประเทศ เสริมความแขง็แรงของห่วงโซ่อุปทาน และยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกสไ์ทยในตลาดโลก 

• ส าหรบัความต้องการใช้ CCL ภายในประเทศช่วง 4 เดือนแรกของปี 2568 มีทิศทางปรบัตวัดีขึ้น สะท้อนจาก
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) ของกลุ่ม PCB ท่ีขยายตวั 1.3%YoY ซึง่ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ของการฟ้ืนตวัหลงัจาก
เขา้สู่ภาวะชะลอตวัต่อเนื่องในช่วงปี 2564-2567 อนัเป็นผลจากการปรบัฐานของวฏัจกัรอเิลก็ทรอนิกส ์(electronics 
down-cycle) หลงัสิน้สุดช่วงเร่งซื้ออุปกรณ์ไอทใีนช่วงโควดิ-19 การบรหิารสนิคา้คงคลงัของผูผ้ลติทัว่โลก และปัจจยั
ความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานสารกึ่งตัวน าจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ดี ตลาดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต้นปี 2568 เริ่มส่งสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ชัดเจน โดยพบว่าปริมาณการจ าหน่าย PCB 
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นถึง 49.5%YoY และมูลค่าการส่งออก PCB ขยายตวั 14.3%YoY ซึ่งเป็นผลจากค าสัง่ซื้อ 
ทีฟ้ื่นตวัในกลุ่มเทคโนโลยขี ัน้สูง เช่น เซริ์ฟเวอร์ AI, อุปกรณ์สื่อสาร 5G และยานยนต์ไฟฟ้า อกีทัง้ยงัมปัีจจยัเฉพาะ
หน้าจากการเร่งส่งออกล่วงหน้า (frontload) ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีลูกค้าในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งต้องการลด 
ความเสีย่งจากมาตรการภาษนี าเขา้แบบตอบโต ้(Reciprocal Tariff) ภายใต้นโยบายของประธานาธบิดทีรมัป์ ทีค่าด
ว่าจะเริ่มมีผลในช่วงครึ่งหลงัของปี 2568 ทัง้นี้ การฟ้ืนตัวของตลาด PCB ย่อมส่งผลดีต่อความต้องการใช้ CCL 
ภายในประเทศอย่างมนีัยส าคญั 
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Disclaimer: 
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้
ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง 

รปูท่ี 5 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของ PCB  รปูท่ี 6 ปริมาณการจำหน่าย PCB ภายในประเทศ 

 

 

 

ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากข้อมูล OIE  ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากข้อมูล OIE 
 

รปูท่ี 7 มูลค่าการส่งออก PCB ของไทย  รปูท่ี 8 ตลาดส่งออก PCB ที่สำคัญของไทย, 2567 

 

 

 

ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากข้อมูล MOC  ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากข้อมูล MOC 
 

แนวโน้มอตุสาหกรรม 
• อุตสาหกรรม Copper Clad Laminate (CCL) และ Prepreg ของไทยในช่วงปี 2568-2569 มีแนวโน้มเติบโต

ตามการกลบัเข้าสู่วฏัจกัรขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สูง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), เซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์สื ่อสาร 5G ซึ่งต้องการแผงวงจรความ
หนาแน่นสูง (HDI, Multilayer PCB) และวัสดุฐานที ่มีคุณสมบัติพิเศษ ทั ้งด้าน dielectric performance, thermal 
reliability และ low signal loss คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ความต้องการใช้ CCL/Prepreg เกรดพรีเมียมในตลาดโลกเร่ง
ตัวขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการวงจรความแม่นยำสูงและทนสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้า–ความร้อนได้ดี 
โดยข้อมูลจาก Prismark Partner LLC บริษัทท่ีปรึกษาด้านการวิเคราะห์ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก 
คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด PCB ทัว่โลกในระยะต่อไปจะเติบโตเฉล่ียปีละ 5-6% ซ่ึงจะส่งผลให้ดีมานด์ 
CCL/Prepreg ขยายตวัตามไปด้วย โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญ
ของอุตสาหกรรม downstream เช่น เวียดนาม และมาเลเซีย สำหรับไทยแล้วสถานการณ์นี้เปิดโอกาสให้ไทย
กลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน หากสามารถดึงดูดการลงทุน upstream และพัฒนา local supplier base ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การขยายฐานการผลิตของผู้ผลิตไต้หวนั เช่น ITEQ Corporation และ Taiwan 
Union Technology Corporation (TUC) ซ่ึงยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมกว่า 30,000 ล้านบาท ถือ
เป็นสญัญาณเชิงบวกท่ีชัดเจน โดยการลงทุนดังกล่าวครอบคลุมการผลิต CCL/Prepreg สำหรับ HDI board 
โดยเฉพาะ และมีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า–
อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่พร้อมรองรับ หากไทยสามารถเร่งยกระดับบุคลากรและสร้าง
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Disclaimer: 
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้
ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง 

ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับโรงงาน PCB ที่มีอยู่แล้วในประเทศได้ ก็จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเชิง
โครงสร้างและต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างยั่งยืนในระยะถัดไป 

• ในด้านต้นทุน แนวโน้มการชะลอตัวของราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะทองแดงและน้ำมัน จะช่วยลดแรงกดดันด้าน
ต้นทุนของผู้ผลิตไทย ซึ่งยังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบเกือบทั้งหมด โดยข้อมูลจาก World Bank คาดการณ์ว่า
ราคาทองแดงจะปรบัลดลงเฉล่ีย 6.5% ต่อปี และราคาน ้ามนัดิบจะลดลงเฉล่ีย 13.8% ต่อปีในช่วงปี 2567–
2568 จากภาวะอุปสงค์โลกท่ีชะลอตวัลงชัว่คราว ประกอบกบัการเพ่ิมก าลงัการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน ้ามนั 
ปัจจัยดังกล่าวจะเอื้อต่อการลดต้นทุนวัตถุดิบที่มีสัดส่วนสูงในโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรม เช่น ทองแดงฟอยล์ 
และสารเรซินที่ผลิตจากอนุพันธ์ปิโตรเลียม เมื่อพิจารณาควบคู่กับคำสั่งซื้อที่เริ่มทยอยฟื้นตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ปลายน้ำจะยิ่งสนับสนุนการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นในระยะส้ันถึงกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตที่สามารถบริหาร
ต้นทุนเชิงรุกผ่านการทำสัญญาซื้อระยะยาว (forward contracts) 

• อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม CCL/Prepreg ของไทยยังถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่งเริ่มได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนต่างชาติในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา จึงยังขาดองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะข้อจ ากดัด้านบุคลากรเฉพาะทาง เช่น วิศวกรกระบวนการผลิตลามิเนต วิศวกรเคมีโพลิเมอร ์และ
นักพฒันาสูตรเรซิน ซ่ึงยงัมีจ านวนจ ากดัในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเป็นหลักในระยะเริ่มต้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยงัไม่มีฐานอตุสาหกรรมวตัถดิุบต้นน ้า ไม่ว่าจะ
เป็นผ้าไฟเบอรก์ลาส ทองแดงฟอยล ์หรือเรซินชนิดพิเศษ เช่น BT, PPE และ LCP ท าให้ต้องน าเข้าวตัถดิุบ
แทบทัง้หมด ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากค่าขนส่งและความผันผวนของราคาตลาดโลก แต่ยังเพิ่ม
ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานจากปัจจัยภายนอก เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าหรือภาวะตึงเครียดทางภูมิ
รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ เริ่มต้นใช้มาตรการภาษีนำเข้าแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อคำส่ังซื้อและความต่อเนื่องของห่วงโซ่การผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับจีนหรือไต้หวันอย่างมีนัยสำคัญ 

รปูท่ี 9 ประมาณการราคาทองแดงตลาดโลก  รปูท่ี 10 ประมาณการราคาน้ำมันตลาดโลก (Brent) 

 

 

 

ที่มา : World Bank (ข้อมูล ณ เม.ย. 68)  ที่มา : World Bank (ข้อมูล ณ เม.ย. 68) 
  

 
 
 
 
ผู้จดัท าบทวิเคราะห์ 
นายธรัทนล ศรีทองเติม (taratnons@lhbank.co.th) 
วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
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Disclaimer: 
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้
ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง 
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วชัรพนัธ ์นิยม   ณวชัร ์หนัสุเวช  
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